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® Verfahren zum Prufen der Klebstoffauftrage auf den Boden von Sacken oder Beuteln 
© Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Prufen der 

Klebstoffauftrage auf den Boden von kontinuierlich gefor- 

derten Sacken oder Beuteln bei der Sack- oder Beutelher- 

stellung. Um ein Verfahren an die Hand zu geben, das 

auch dann zuverlassig eine Prufung der. formatmaSigen 

Klebstoffauftrage auf die aufgezogenen Boden ermog- 

licht, wenn optoelektronische Taster versagen, ist vorge- 

sehen, dad Klebstoff aufgetragen wird, der vor oder nach 

dem Auftragen auf eine Temperatur gebracht wird, die 

von der Temperatur des Bodenmaterials abweicht. Das 

Klebstoffauftragsmuster wird von einer Warmebildkame- 

ra abgetastet und die Signale der Warmebildkamera wer- 
den von einem Rechner ausgewertet 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Prufen des 
Kiebstoff auf tragsmusters auf den Boden von kontinuierlich 
geforderten Sacken oder Beuteln bei der Sack- bzw. Beutel- S 
herstellung gemaB deui Oberbegriff des Anspruchs 1. Ein 
solches Verfahren isi fur den Fall "Sacke" aus der 
DE 195 20 190 A 1 bekannt. 

Aus flachlicgcndcn Schlauchabschnitlcn aus Papier, 
Kunststoffoder anderen geeigneten Materialmen werden da- to 
durch Sacke oder Beutel hergestelit, daB die Enden der 
Schlauchstiicke zu sogenannten Bodenquadraten unter Bil- 
dung von Eckeinschlagen und Seiteneinschlagen oder Sei- 
tenklappen aufgezogen werden. Dabei werden die Sack- 
werkstucke wahrend der Sackhersiellung flachliegend kon- 15 
tinuierlich gefbrdert, wobei die aufgezogenen Boden recht- 
winkelig zu den querliegend geforderten flachliegenden 
Schlauchabschnittcn stehen. Vor dem Zulcgcn der Bddcn 
werden die Eckeinschlage und die Seiteneinschlage mil 
Klcbstoffauftragcn vcrschen, die dichtc Boden vcrklcbungcn 20 
bewirken. Klebstoffauftrage sind auch dann erforderlich, 
wenn die offenen Boden mil sogenannten Bodendeckbl ar- 
te m oder Ventileinlagen verklebt werden. 

Die Klebstoffauftrage werden auf die offenen Boden mit 
an diese angestellten Klebstoffauftragswalzen aufgebracht, 25 
die die Klebstoffauftrage von Klebstoffauftragswerken 
ubemehmen und die Klebstoffauftrage format- und lage- 
richlig auf die offenen Boden uberlragen. 

Beim Auftrag des Klebstoffs auf die aufgezogenen Boden 
kann es aber dadurch zu Fehlern kommen, daB der Kiebstoff 30 
im Klcbstoffauftragswcrk nicht rcchtzcitig nachgcfullt wird, 
so daB der richtige formatmaBige Auftrag des Klebstoffs ge- 
stort isr. und AusschuB produziert werden kann. Aus diesem 
Grund wird das Niveau des Klebstoffs im Auftragswerk ub- 
Licherweise standig uberwacht, wobei zur Uberwachung op- 35 
toeleklronische Taster verwendet werden. Diese erzeugen 
beim Absinken des Niveaus des Klebstoffs ein Signal, das 
zum Ansteuern einer Klebstoffbrderpumpe oder eines Ab- 
sperrveniils benutzl wird. Durch LufLblasen in der Kleb- 
stoffversorgung kann cs bcispiclswcisc zum Vcrschmutzcn 40 
und damit zum Ausfall des optoelekLronischen Tasters kom- 
men. 

Der Auftrag von Klebstoffen, insbesondere von wasser- 
16s lichen Klebstoffen, auf den aufgezogenen Boden laBt 
sich mit optoelektronischen Tastern nicht zuverlassig erf as- 45 
sen, weil diese keine verwertbaren Signale ermbglichen. 

Aus Verpackungs-Rundschau 41 (1990) Nr. 10, Seiten 
67-74, ist es bekannt, zur optischen Erfassung der Kleb- 
stoffauftrage mit einem Fotodetektor das durch das Anre- 
gerlicht hervorgerufene Fluoreszenzlicht zu erfassen. Auf 50 
diese Weise wird das Fluoreszenzlicht, nicht aber die War- 
mestrahlung des Klebstoffauftrags erfatit. 

Aus K. Stahl ct al., Infrarottcchnik, 2. Auflagc, Heidel- 
berg: Hiithig 1986, Seiten 202- 203, sind Warmebildkame- 
ras bekannt, mit denen Temperaturverteilungen darstellbar 55 
sind, und es ist daraus auch bekannt, dal3 es auch CCD-Ge- 
rate fur Infrarot gibt. Konkrete Anwendungen sind aller- 
dings nicht angegeben. insbesondere findet sich keine Anre- 
gung, Wannebiklkameras zur Erfassung von Klebsloffauf- 
tragen zu verwenden. 60 

Aus Photonics Spectra, Juni 1990, Seite 87 ist es bekannt, 
mit IR-CCD-Kamcras Temporal urpro file zu erfassen. Aus 
dieser Veroffentlichung laBt sich jedoch ebenfalls keine An- 
regung entnehmen, mit diesen TR-CCD-Kameras das Tem- 
peraturprofil eines auf Boden von Beuteln oder Sacken auf- 65 
getragenen T.eimauft.rags darz.ustellen. 

Aus der DE42 17 623 Al ist es bekannt, die Bodenfal- 
tung von Sacken mit CCD-Kameras zu erfassen, ohne einen 
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Hinweis darauf zu geben, in welcher Weise auch der Leim- 
auftrag erfafii werden konnte. GemaB der DE42 17 623 A 1 
werden die Boden von kontinuierlich geforderten Sacken 
bei der Sackhersiellung von einer CCD-Kamera abgetastet, 
die Sign ale der Kamera von einem Rechner ausgewertet und 
das von der Kamera erzeugte Bild auf einem Monitor darge- 
stellt. 

Aus der DE 43 04 678 CI ist es schlieBlich bekannt, 
Lcimspurcn. auch von HciBlcimauftragungcn, mit sichtba- 
rem Licht, beispielsweise Laserlicht, zu erfassen, wobei die 
Temperatur der Klehsroffauftrage jedoch nicht erfaBr. wird. 

Die Verwendung von wasserloslichen Klebstoffen ist ins- 
besondere zum Verkleben von Sacken und Beuteln. die mit 
Nahrungsmitteln gefullt werden, besonders erwiinscht, weil 
wasserlosliche Klebstoffe keine schadlichen Zusaae enthal- 
ten. 

Aufgabe der Erfindung isL es daher, ein Verfahren der ein- 
gangs angcgcbcncn Art dcrart wcitcrzubildcn, daB cs auch 
dann zuverlassig eine Prufung der formatmaBigen Kleb- 
stoffauftrage auf die aufgezogenen Boden crmoglicht, wenn 
der Kiebstoff wasserloslich ist. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgahe durch die kenn- 
zeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelost. 

Nach dem erfindungsgemiiBen Verfahren lassen sich die 
Auftrage von wasserloslichen Klebstoffen und andere ubli- 
che Klebstoffauftrage in einfacher Weise dadurch prufen, 
daB eine Warmebildkamera verwendet wird, die auf die 
Temperatur des Klebstoffs reagierl. Der aufzuLragende 
Kiebstoff laBt sich in einfacher Weise auf eine derartige 
Temperatur bringen, die sicher von der Warmebildkamera 
crfaBt werden kann. Um Bildcr des Musters des Klcbstoff- 
auftrags zu erzeugen, muB die Temperatur des aufgetrage- 
nen Klebstoffs so deutlich von der Temperatur des Trager- 
materials abweichen, daB die Warmebildkamera reagiert. Ist 
die Temperatur des Klebstoffauftrags hbher als das Trager- 
material, kann beispielsweise ein positives Bild des Kieb- 
stoff auftragsmusters erzeugt werden. Ist die Temperatur des 
Klebstoffauftrags niedriger als die Temperatur des Trager- 
materials, enlslehen beispielsweise negalive Bilder des 
Klebstoffauftrags, die ebenfalls sicher ausgewertet werden 
konnen. 

Das von der Warmebildkamera erzeugte Bild wird auf ei- 
nem Monitor dargestellt. Hs besteht auch die Moglichkeit, in 
dem Rechner mit den von der Warmebildkamera erzeugten 
Signalen einen Sollwert-Istwert-Vergleich mit gespeicher- 
len Signalen vorzunehmen, die das richtige Klebstoffauf- 
Lragsmuster reprasentieren. 

ZweckmaBigerweise wird die Warmebildkamera ausge- 
Ibst, wenn sich der zu priifende formatmaBige Klebstoffauf- 
Irag in deren Aufnahmebereich befindet. Auf diese Weise 
kann auf dem Monitor ein stehendes Bild samtlicher durch- 
laufender Boden mit den zu priifende n Klebstoffauftragen 
erzeugt werden, so daB sich die richtige Lagc der formatma- 
Bigen Klebstoffauftrage einfach uberwachen und leicht kor- 
rigieren laBt. 

Nach einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist vorgesehen. 
daB das Klebstoffauftragsmuster von der Warmebildkamera 
in aufeinander folgenden vertikalen Spalten abgetastet wird. 
Das in dieser Weise zeilen- bzw. spalten weise erzeugte Bild 
wird ebenfalls auf einem Monitor als Standbild dargestellt. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird nachstehend 
anhand der Zcichnung, in deren cinzigcr Figur die Klcb- 
stoffauftragsstation mit Warmebildkamera schematisch in 
perspekt.ivischer Ansichl. dargestellt ist, naher erlautert. 

Aus der Zeichnung ist eine Fordereinrichtung fur die aus 
flachliegenden SchlauchstUcken hestehenden Werkstucke 1 
ersichtlich, die aus zwei parallel zueinander umlaufenden 
Doppelbandfbrderern bestehen, deren aufeinander liegen- 
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den Fordertrume die Sackwerkstiicke derail zwischen sich einer AusschuBweiche erzeugt wird. 

wahrend ihrer Forderung in Rich rung des Pfeils A festklem- 

men, daG die Endbereiche der Schlauchstiicke die Fdrder- Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 

trume jeweils nach auBen hin uberragen. Aus der Zeichnung 

sind die gefbrderten Werkstiicke 1 in einem Zustand ersicht- 5 
lieh, in dem deren die Doppelbandforderer uberragenden 
Endbereiche bereits durch ubliche Bodenaufzugseinric li- 
ning zu ortenen Boden aufgezogen sind, die rechtwinkelig 
zu den flachen Mittcltcilcn der Werkstiicke 1 stehen. 

An die durchlaufenden Boden ist in der dargestellten to 
Weise eine T ,eimauftragswalze 2 angestellt, die auf die Sei- 
teneinschlage und die Eckeinschlage der Boden formatma- 
Bige Leimauftrage 3 aufbringt. Diese formatmaBigen Leim- 
auftrage sind so ausgestaltet. daB die Boden durch ein einan- 
der uberlappendes Einschlagen der Seiteneinschliige ge- L5 
schlossen und dicht verklebt werden konnen. 

Zur (jberwachung der riehtigen Lage der fonnaLmaBigen 
Leimaufirage 3 ist im Maschincngcstcll in Trans port rich- 
Lung hinler der Leimaufiragswalze eine Warmebildkamera 4 
angcordnct, die von cincm Rcchncr 5 gestcuert wird. Zur In- 20 
itiierung der Warmebildkamera 4 ist ein optoelektronischer 
Taster 6 vorgesehen, der die Forderkante des durchlaufen- 
den Werkstucks 1 erfaBt. Nach ihrer Initiierung tastet die 
Warmebildkamera 4 den durchlaufenden Boden und die auf 
diesen aufgebrachten formatmaBigen Leimauftrage in verti- 25 
kalen Spaiten ab, wobei aufgrund der Signale der Warme- 
bildkamera 4 der Rechner 5 auf dem Monitor 8 ein aus den 
vertikalen AbLaslzeilen zusamtiiengeselztes SLandbild des 
Bodens und der auf diesen aufgebrachten formatmaBigen 
Leimauftrage erzeugt. 30 

An cincr UmlcnkroLlc des Doppclbandfordcrcrs ist cin in- 
krementaler Drehgeber 7 angebracht. Auf diese Weise ertialt 
der Rechner 5 auch Signale zur geschwindigkeitsunanhangi- 
gen Erfassung der Position der Werkstiicke 1. 

35 
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1 . Verfahren zum Priifen des Klebstoffauftragsmusters 
auf den Boden von konLinuierlich geforderLen Sacken 
odcr Bcuicln bci der Sack- bzw. Bcutclhcrstcllung, bci 40 
dem das Kleb s to tfauftrags muster durch eine Fernseh- 
kamera ahgetastet wird, wohei die Signale der Fernseh- 
kamera (4) von einem Rechner (5) ausgewertet werden 
und das von der Fernsehkamera (4) erzeugte Bild auf 
einem Monitor (8) dargestetlt wird, dadurch gekenn- 45 
zeichnet, 

daB die Fernsehkamera eine Warmebildkamera (4) ist 
und 

daB das Kleb stofYauftrags muster (3) vor oder nach dem 
Auflragen auf eine Temperatur gebrachL wird, die von 50 
der Temperatur des Boden materials abweicht. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
nct, daB die Warmebildkamera (4) ausgclost wird, 
wenn sich der Klebstoffauftrag (3) in deren Aufnahme- 
bereich befindet. 55 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Klebstoffauftragsmuster von der 
Warmebildkamera (4) in aufeinander folgenden Spai- 
ten abge tastet wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 60 
durch gekennzeichnet, daB in einem Rechner (5) die Si- 
gnale der Warmebildkamera (4) mil abgcspcichcrtcn 
Soll-Signalen verg Lichen werden. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB bei Abweichungen der auf- 65 
genommenen Signale von den Soll-Signalen die iiber 
einer Toleranzgrenze liegen, ein Signal zum Ansteuern 
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